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V roce 1903 podal némecky vynalezce Albert Hanson prvni patent na
zatizeni podobné PCB, které vyrobil pro pouziti v telefonnich systémech.
Zarizenim byl plochy vodi¢ pro vicevrstvou izola¢ni desku. Deska méla kon-
strukci s pruchozimi otvory a vodi¢e na obou stranach, stejné jako dnes po-
kovené desky plosnych spoju s pruchozimi otvory. V roce 1925 americky
vynalezce Charles Ducas vytvoril vodivé cesty na izolaé¢nim podkladu. Tim
byl polozen zaklad pro desky plosnych spoju tak, jak je zndme dnes. Char-
les Ducas si svuj vytvor nechal patentovat pod nazvem ,technika natisklého
dratu®. Tehdy se ovSem tato technologie ptilis neujala.

Prvni funkéni deska plosnych spoju byla vytvorena az v roce 1943, a to
Australskym inzenyrem Paulem Eislerem. Ten chemicky vyleptal obvod na
médénou folii, kterou nalepil na nevodivou sklolaminatovou desku. Béhem
druhé svétové valky byly v Anglii a Americe desky plosnych spoju pouzity
k vyvoji pojistkovych obvodu do délostreleckych granati a bomb. Americka
armada zvysila produkeci desek plosnych spojiu pomoci metod automatické
montaze. Byly vytvoreny oboustranné plosné spoje, s pokovenymi otvory,
pomoci nichz se prendsel elektricky signal mezi jednotlivymi stranami de-
sek. Pti vyrobé desek byly pouzity zinkové desky s korozivzdornymi povlaky,
které zabranovali degradaci. V té dobé se také zacaly pouzivat prvni tranzis-
tory, které vyrazné vylepsili pouziti a spolehlivost elektrickych obvodu.
Prvni vyznamné povélecné pouziti PCB ptislo v roce 1947 s tranzistorem Bell
Labs. Jak v 50. letech narustalo napéti mezi Spojenymi staty a Sovétskym
svazem béhem studené valky, kazda strana musela posilit své komunikacni
schopnosti, aby drzela krok s vyvojem na nepratelské fronté. Stejné jako El-
vis Presley poprvé zasahl televizni obrazovky a zatiasl panvi na ,Heartbreak
Hotel“, americkd armada si v roce 1956 patentovala ,,Processing of Assemb-
ling Electrical Circuits®.

Béhem 60. let minulého stoleti ptineslo zavedeni integrovanych obvodu re-
voluci ve vyvoji desek plosnych spoju, protoze jeden ¢ip mohl nahradit vice
soucastek. S pridanim integrovanych obvodu se zvysoval i pocet vodivych



vrstev v deskach plosnych spoju. Tim vznikaly tzv. vicevrstvé plosné spoje.
Tim se sice elektronika zmensila, ale zato se velice ztizila jeji vyroba. Desky
plosnych spoju se pouzivaly predevsim v kalkulackach, pokladnéach a dalsich
jednoduchych zafizenich.

Pro zjednoduseni a snizeni chybovosti pajeni byla zavedena pajeci maska vy-
robenda z tenkého polymeru. Na elektricky obvod byl aplikovan fotocitlivy
polymerni povlak. V budoucnu se tato metoda stala standardem.

V 70. letech se PCB zacaly objevovat v digitalnich hodinkach a nékterych z
prvnich videoher a osobnich poé¢itacu na svété.

V 80. letech se zacaly pouzivat takzvané bezvyvodové soucdstky (SMT).
Tyto soucastky jsou uréeny pro povrchovou montaz primo na desku plosnych
spoju. Diky tomu se mohla elektronika dale zmenSovat a zleviovat.

V 80. letech byly obvody kresleny pomoci sablon. Se vzestupem pocitacu byly
zavedeny také pocitacové navrhy desek plosnych spoju. To vedlo ke zvyseni
efektivity pri kresleni i slozitéjsich obvodu.

Tehdy se desky plosnych spoju pouzivali napiiklad v poplasnych radiich, vi-
deorekordérech, hernich konzolich Atari, CD ptehravacich a v bezdratovych
telefonech.

V 90. letech byly vynalezeny tzv. BGA soucastky. To jsou soucastky, které
maji vyvody pouze na své spodni strané. Se zvysenou slozitosti obvodu se
staly ptisnéjsi i zpusoby rozlozeni soucastek a cest na desce plosnych spoju.
Proto byly v dps s vysokou hustotou cest a soucastek zavedeny mikropro-
kovy. Diky tomu bylo mozné vyrabét flexibilni desky plosnych spoj.

V roce 2006 byla vyvinuta technika pro propojeni vrstev.

V roce 2010 se zvysila obliba prenosnych zafizeni, jako jsou tablety a mo-
bilni telefony. V dusledku toho bylo jednou z nejvétsich zmén zaznamenanych
béhem roku 2017 §irsi uplatnéni substratového materialu v HDI PCB pro im-
port technologie system-in-package (SiP).
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